
 
AI チップ設計拠点フォーラム（第７６回）開催案内【Weｂ開催】 

 

 

１．日時  １１月２８日（金）１３：３０‐１６：００ 

 

 

２．開催方法 

  Web フォーラム 

  （参加登録者には１１月２６日～１１月２８日午前中に Web フォーラム参加のためのリン

クアドレスを通知いたします） 

 

 

３．アジェンダ 

 

13:30-13:35 「AI チップ設計拠点フォーラムについて」 

（産総研/内山 邦男） 

 

 

13:35-14:20 「原子周波数標準チップ「CLIFS」の研究開発」 

（東京科学大学／伊藤 浩之先生） 

 

 

14:20-15:05 「ホームサービスロボットの組込人工知能を目指したレザバーチップ」 

（九州工業大学／田向 権先生） 

 

 

15:05-15:15 休憩 

 

 

15:15-16:00 「ISCA2025 参加報告」 

（富士通／伊藤 真紀子氏、葛 毅氏、依田 勝洋氏） 

 


